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摘要(译)

提供了一种用于OLED器件的封装结构。所述封装结构包括涂覆在所述
OLED器件外侧的多个薄膜，所述多个薄膜包括交替堆叠的无机层和有机
层，其中与所述OLED器件接触的膜和距所述OLED器件最远的膜都是无
机层，其中与OLED器件接触的无机层包括顺序堆叠的至少两个子膜，并
且其中i）用于形成与有机层接触的至少两个子膜的子膜的材料和ii之间的
接触角）用于形成有机层的有机材料小于预设角度。
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